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あらゆる業界に貢献するアルバック機工

小型マグネトロンスパッタリング装置

アルバック機工株式会社
www.ulvac-kiko.com

大気圧から６．６×１０－４Ｐａ迄５分以内排気時間

約１６Ｌ／ｍｉｎ　（２００ｋＰａ）所要水量６．６×１０－３Ｐａ（無負荷清浄時）真空槽到達圧力

単相１００Ｖ（５０／６０Ｈｚ）　３．０ｋＶＡ所要電気量φ５０ｍｍ領域±１０％以内（ＳｉＯ４）成膜分布

約５００ｋｇ装置質量３０ｎｍ／ｍｉｎ以上（ＳｉＯ４）成膜速度

１１０２（Ｗ）×７０４（Ｌ）×１２６２（Ｈ）外観寸法Ｍａｘ　３００Ｗ（４０～３００可変）ＲＦ電源

６０ｍｍ基板・電極間距離Φ５０ｍｍ有効成膜範囲

Ｍａｘ　３５０℃基板加熱温度φ４インチ×１ｍｍ　１ヶ基板サイズ・数量

概要・特長

● 平行平板型ＲＦマグネトロン放電方式で

　　絶縁物はもとより、半導体や金属の

　　スパッタリングが可能。

● 一元４インチのカソードなので広範囲の

　　成膜が可能。

● 豊富なオプションで、目的、用途に応じ

　　て種々のカスタマイズ。

● エッチング機構を標準搭載。

仕　様
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Certified
ISO 9001

ISO 14001


